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               2014免喷涂技术高峰论坛
                            2014年8月20-21日  上海

参会报名表

填写完整后，请传真本页至荣格 +86-21-62474855 或Email至 
	您感兴趣的话题：   

	第一位参会代表
	第二位参会代表
	第三位参会代表
	第四位参会代表

	*姓名
	
	*姓名
	
	*姓名
	
	*姓名
	

	*职务
	
	*职务
	
	*职务
	
	*职务
	

	*手机
	
	*手机
	
	*手机
	
	*手机
	

	*邮箱
	
	*邮箱
	
	*邮箱
	
	*邮箱
	

	QQ号码
	
	QQ号码
	
	QQ号码
	
	QQ号码
	

	*参加

	□免喷涂技术研讨会
□功能薄膜研讨会
□创新材料研讨会
□复合材料研讨会
	*参加

	□免喷涂技术研讨会
□功能薄膜研讨会
□创新材料研讨会
□复合材料研讨会
	*参加

	□免喷涂技术研讨会
□功能薄膜研讨会
□创新材料研讨会
□复合材料研讨会
	*参加

	□免喷涂技术研讨会
□功能薄膜研讨会
□创新材料研讨会
□复合材料研讨会

	注：请在相应的选项方框内打“√”，选择您参加的分会场。

	*公司名称（发票抬头）： 

	*Company Name: 

	*电  话： 
	
	传真：

	*邮政地址：
	
	邮编：

	*开票抬头：
	
	*税号：
	

	*开户行及银行账号:
	

	*开票地址及电话：
	

	*是否需要预留客房？   是□   否□（请在相应的选项方框内做标记）

	关于付款： 请以电汇付款（请在报名参会后的七个工作日内安排汇款事宜）

	人民币支付   

收款人:上海荣格展览有限公司

银行: 汇丰银行（中国）有限公司上海分行
账号(人民币): 720039130001
	美元或港币支付
Beneficiary’s Name: 

SHANGHAI RINGIER CONFERENCE & EXHIBITION CO.,LTD

Beneficiary’s bank: HSBC Bank (China) Company Limited
Beneficiary’s Account Number: 100-016419-056 (USD)

100-016419-059  (HKD)

	请在相应的方框内做标记
	参会费用/人

	□ 2014年7月18日之前报名并付费
	人民币（元）
	3200

	
	美金（$）
	550

	□ 会议标准价格
	人民币（元）
	3500

	
	美金（$）
	600

	会费包括所有讲座、五星级酒店午餐、茶歇以及全套会议资料等，但不包括住宿。同一公司四人组团，可免一人会费。

	注：“*”为必填项，谢谢配合。
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